
Title (en)
Wire for electric arc spraying process

Title (de)
Draht für Drahtlichtbogenspitzverfahren

Title (fr)
Fil pour procédé de pulvérisation à arc

Publication
EP 1148147 A1 20011024 (DE)

Application
EP 01105650 A 20010307

Priority
DE 10019794 A 20000420

Abstract (en)
Wire comprises a filler wire (10) having a filling (14) made from one or more components and a sleeve (12) made from aluminum and a further
alloying component. Preferred Features: The further alloying component is magnesium or manganese. The filling component is silicon, aluminum or
boron.

Abstract (de)
Es wird ein Werkstoffdraht für durch Drahtlichtbogenspritzverfahren erzeugte, verschleißfeste und tribologisch günstige Formkörper offenbart,
der eine Hülle (12) und eine Füllung (14) aufweist. Die Hülle (12) umfasst eine Legierung auf Aluminiumbasis mit mindestens einer weiteren
Legierungskomponente, beispielsweise Magnesium oder Mangan. Die Füllung (14) umfasst weitere Legierungskomponenten für die resultierende
Legierung des Formkörpers, beispielsweise Silizium. Die Füllung (14) kann neben dem Silizium auch weitere Komponenten, beispielsweise
Aluminium und/oder Bor, aufweisen. Dadurch sind die Zusammensetzung und die Materialeigenschaften der resultierenden Legierung des
Formkörpers einstellbar. <IMAGE>
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